
 

   

G32A221 

超声波传感和信号处理器 

 

2026 年 8 月 

 

产品简介 

Product Introduction 



 

www.geehy.com                                                                                 Page 1 

 产品特性

◼ 应用领域 

– 高级驾驶辅助系统（ADAS） 

– 超声波泊车辅助系统（UPAS，PAS 等） 

– 距离测量 

◼ 高速 DSI3 通信接口 

– 666kbits/s 

◼ 嵌入式 32 位微控制器 

– Arm® Cortex®-M0+，主频最高 48MHz 

– eFlash：32KB+512B 

– SRAM: 5KB 

– UART × 1 

– GPIO × 4 

– 10 位 ADC × 1 

– 8 位 DAC × 2 

– SWD 调试接口 

◼ 高可靠性和丰富的诊断功能 

– 余振频率和余振时间测量 

– 内置温度传感器 

– 自检功能 

◼ 卓越的性能 

– 超声波信号编码：定频，线性调频，跳
频，自定义波形 

– 快速时间常数算法（FTC） 

– 动态数字增益（STC） 

– 自动阈值：定频模式下被称为 ATG；

变频模式下被称为 AATG 

– 静态阈值 STG：支持定频和变频模式 

– 近场检测（NFD） 

– 包络数据接口（EDI） 

– 回波包络处理模块：支持定频模式和变
频模式 

◼ 支持中心抽头变压器 

◼ 符合 ISO26262 功能安全级别 
ASIL-B 

◼ AEC-Q100 Grade2 车规认证 

◼ 封装类型 

– QFN20L4 

◼ 简介 

– 该设备在超声波应用中提供卓越的性
能。内置的可编程微控制器提供了最大
的灵活性，以适应各种应用。先进且非
常可靠的回波检测结合全面的数字信
号处理（高级滤波器、自动阈值、回波
峰值检测、动态数字增益等）优化了近
距离和远距离探测性能。新的超声波信
号编码实现了高强度的抗噪声、环境条
件和其他超声波源的可靠性。 

DSI3 通信最高 666kbit/s 的传输速率，

可以实现高有效载荷数据传输，以减少

系统反应时间。支持点对点拓扑和总线

模式。 

强大的 32 位 Arm® Cortex®-M0+处理器

提供了许多特殊分析、评估和调试用途

的特性（例如包络和原始数据输出）。 
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 引脚信息 

 引脚分布 

图 1 G32A221 系列 QFN20L4 引脚分布图 
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 引脚功能描述 

⚫ A：Analog，模拟 

⚫ D：Digital，数字 

⚫ S：Supply，电源 

⚫ I：Input，输入 

⚫ O：Output，输出 

⚫ IO：Bidirectional，双向 

表格 1 G32A221 引脚功能描述 

编号 名称 引脚类型 说明 

1 res1 S 保留 

2 GNDB S 总线地，需连接到系统地 

3 DSI_O A_IO DSI 总线（连接下一个 DSI 从机） 

4 DSI A_IO DSI 总线（连接 DSI 主机） 

5 VSUP S 供电电压输入 
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编号 名称 引脚类型 说明 

6 GNDD S 数字地，需连接到系统地 

7 VDRV S 换能器驱动供电电压输入 

8 DRVS A_O 换能器驱动电流输出 

9 DRV2 A_I 换能器驱动信号输入 2 

10 DRV1 A_I 换能器驱动信号输入 1 

11 AINS A_I 信号输入（正） 

12 AING A_I 信号输入（负） 

13 GNDA S 模拟地，需连接到系统地 

14 VDDA S 模拟电源（内部生成，不供外部使用） 

15 DEBUG D_I 调试模式使能，高电平有效，在正常操作时应连接到 GNDD 

16 GPIO0 D_IO GPIO0 

17 GPIO1 D_IO GPIO1 

18 GPIO2 D_IO GPIO2 

19 GPIO3 D_IO GPIO3 

20 res2 S 保留 

21 EP S 裸露的芯片焊盘，需连接到系统地 
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 典型应用 

 典型应用电路 

G32A221 超声波换能器。此电路图包含非 Geehy 生产的组件，这些组件被包含在内是为了说明

典型应用。Geehy 不支持超出 G32A221 的性能规格的组件。 

图 2 G32A221 应用电路 
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 外部组件 

表格 2 G32A221 外部组件 

符号 典型值 单位 说明 

CTD 0-2 nF 换能器谐振电容 

RTD 2-10 KΩ 换能器谐振电阻 

RDRV1 2 Ω 换能器串联电阻 

RDRV2 2 Ω 换能器串联电阻 

CAINS 470 pF 换能器信号的交流耦合电容 

RAINS 100 Ω 换能器信号的滤波电阻 

CAING 470 pF 换能器信号的交流耦合电容 

RAING 100 Ω 换能器信号的滤波电阻 

CAIN 10 pF 换能器信号的滤波电容 

CDSI
(1) 1.2 nF DSI 的滤波电容 

RDSI
(1) 1 Ω DSI 的串联电阻 

LDSI
(4) 1kΩ@100MHz Ω DSI 的串联磁珠 

DDSI
(4) 根据系统要求调整  ESD 抑制二极管 

CDSIO
(1) 1.2 nF DSI_O 的滤波电容 
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符号 典型值 单位 说明 

RDSIO
(1) 1 Ω DSI_O 的串联电阻 

CLT
(1) 3.3 nF 线路终端电阻的耦合电容 

RLT
(1) 470 Ω 线路终端电阻 

CVDRV >82 uF 数字电源的去耦电容 

CVDDA 100 nF 模拟电源的去耦电容 

CSUP1 1 uF 电源线的去耦电容 

CSUP2 2.2 nF 电源线的去耦电容 

RVDRV 15 Ω 换能器驱动的滤波电阻 

DSUP > 200 V 反极性保护二极管 

RSUP
(2) 82 Ω 电源线串联电阻 

变压器 3-5 mH 变压器 

换能器 30-80 kHz 超声波换能器 

注意： 

（1） 需要根据 DSI 主机的电路、拓扑结构（点对点或总线）进行调整。 

（2） 如果不仅要在系统级别满足 ISO 7637-2 标准，也要在模块级别满足该标准，则组件数值需要调整。 

（3） 组件的数值应根据 NPULSES和 IDRV来调整。 

（4） 对 ESD 防护来说，建议靠近引脚预留磁珠或者用户也可考虑使用 TVS 管放置在端口处。 
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 封装信息 

此 IC 采用无铅、符合 RoHs 标准的 QFN20 封装，根据 JEDEC MO-220 K 标准 VHHC-2。根据

JEDEC 标准 JESD-51-6 和 JESD，结至环境的热阻 Rth,ja 为 37°C /W。 

图 3 QFN20 封装图 

 

图 4 丝印图 

XXXXXXXXX

LLLLLLLLL

YYWW

CCCCCCCC

 

表格 3 丝印图信息 

字符 说明 

XXXXXXXXX 产品型号 
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字符 说明 

LLLLLLLLL 批次号 

CCCCCCCC 内部追溯码 

YYWW 生产年周 

 PIN1 点 
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 包装信息 

 托盘包装 

图 5 托盘包装示意图 

 

Tray Dimensions 

 

 

所有照片仅供参考，外观以产品为准 
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表格 4 托盘包装参数规格表 

Device PKG Type Pins SPQ X-Dimension Y-Dimension X-Pitch Y-Pitch Tray Length Tray Width 

G32A221 QFN 20 4900 4.2 4.2 8.8 9.2 322.6 135.9 

SPQ：最小标准包装内的产品数量。 

 编带包装 

图 6 编带包装规格图 

 

A0 Dimension designed to accommodate the component width 

B0 Dimension designed to accommodate the component length 

K0 Dimension designed to accommodate the component thickness 

P1 Dimension designed to accommodate the component pitch 

W Overall width of the carrier tape  

图 7 编带中 PIN1 方向的象限分配 
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图 8 卷盘尺寸 

 

表格 5 带状包装参数规格表 

Device 
Package  

Type 
Pins SPQ 

Reel 

Diameter 

(mm) 

A0 

(mm) 

B0 

(mm) 

P1 

(mm) 

K0 

(mm) 

W 

(mm) 

Pin1  

Quadrant 

G32A221 QFN 20 5000 330 4.3 4.3 1.1 8 12 Q1 
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 订货信息 

表格 6 订货信息列表 

订货编码 封装 包装 SPQ 温度范围 

G32A221 QFN20L4 托盘 4900 -40°C 至 +105°C 

G32A221 QFN20L4 编带 5000 -40°C 至 +105°C 
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